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Die groBe Gala der Gewinner

Hier die Gewinner in der Kursiibersicht:

) A ek
Onlinedistributoren Spezialdistributoren Volumendistributoren
Biirklin Elektronik cooico Arraw Electronics
DigiKey GLYM Rutronik

Mouser Electronics Gudeco Elektronik I

Manager des Jahres

Social Media
Rainer Grill (Ziehl-Abegg)

Channel Innovation
Susanne Ertl (TDK)

Technik Innovation
Dr. Michael Fartsch (QLANT)

Sustainability

Michael Mitezki (Phytec)

| Torsten Janwlecke (Phoenix Contact)

Mittelstand

Holger Ruban (Biirklin) |

Sandra Maile [Fortec)

| Oliver Winzenried (Wibu-Systems)

Ausfiihrliche Berichte zu den Managern des |
Jahres und den Distributoren des Jahres folgen
in den kommenden Ausgaben. Zahlreiche Tm-
pressionen von der exklusiven Night of Electro- |

nics finden Sie schon jetzt aul www.elektroniknet,

de.

Fortsetzung von Selte 1

Fiir die Unterstiitzung bei diesem aubergewdhn-
lichen Event bedanken wir uns sehr herelich bei
unseren Partnern Biirklin, Chaozhou, Codico, Con-
rad, DigiKey. Lorenzoni, Microchip, Mouser,
i NiirnbergMesse, Puls, SanDisk, Schukat und TDEK,
i die diesen Abend maglich gemacht haben. (ku) Il

Innovationen gemeinsam ...

Sprachmodellen ¢in Wendepunkt errcicht ist. Wih-
rend man friiher durch mehr Daten und leistungsta-
higere Hardhware Fortschritte erzielte, acht dieser |
Trend inzwischen deutlich ah. »Mehr Ressourcen |
fiihren nicht automatisch zu besseren Ergebnissens«,

erklért er und verweist aul Hya Sutskever, den Mil

griinder von OpenAl, der vom »Ende der Skalie-

rung« spricht.

Trotzdem — oder gerade deshalb — werde der |
Bedart an Rechenleistung weiter steigen. Denn es
enlstchen immer neue KI-Anwendungen, die die- |
sen Bedarf weiter antreiben. Zudem werde die

niichste Kl-Generation deutlich heterogener:

Sprachmadelle,  Wahrnehmungsmodelle  und
Handlungsmodelle werden kombiniert — jedes da-
yon mil e¢igenen Anlorderungen. Hardware-Ent-
wicklungen kiinnen mit der Geschwindigkeit die- |

ser Modellinnovationen kaum Schritt halten.

Wihrend sperialisicric ASICs Jahre bis zur Marki-
reife benditigen, entstehen neue Modelle heute im
Monatsthythmus, Van den hove nennt dies ein |
»Synchronisationsproblems zwischen Algorith-
men, Chip-Architekturen und der zugrunde liegen-

den Prozessiechnologic,

»Die zentrale Frage lautet: Wie synchronisie- |
ren wir Innovation auf diesen drei Ebenen, um die !

21{2025 Markt&Technik v marki-technic.de

Viclzahl sich schnell verfindernder KI-Workloads
effizient auszufiihren?« Die Antwort sieht er in fle-
xiblen, vielseitig rekonfigurierbaren Rechnerar-
chitekturen, die auf ebenso anpassungsfihigen
Technologieplatttormen basieren. Diese Plattform
{ muss gleichzeitig drei Probleme adressieren: his
here Rechendichte, hdhere Energieeffizienz und
i die sogenannte Memory-Wall,
' Rechendichie — sie muss exponentiell wachsen
und dafiir st Moore’s Law weiterhin zustindig,
e Lithogralie werde auch in den néichsten 20
Jahren eine Schliisselrolle spielen: »Die Lithogra-
i fie wird eine kontinuierliche Skalierung fiir die
niichsten zwei Jahrzehnie ermaglichen.« Da die
reine Strukturverkleinerung jedoch an Grenzen
st setzt imee aul zustitzliche Ansiilze wie das
i vertikale Stapeln von Transistoren (CTLET), Chi-
i plets oder das Disaggregieren von SoCs in funk-
tionssperifische Schichien (»CMOS 2.0«). Jede
Schicht kann mit der jeweils optimalen Technolo-
gie relertigl und spiter mittels 3D-Verbindungs-
technologien verbunden werden.
Enersieversorgung und Wirmeableitung — die-
i sereben beschrichene Ansalz bringt aber neue He-
: ransforderungen mit sich: Energieversorgung und
Wiirmeableitung. Vun den hove: Seite 6
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Japanische Prazision seit 1935

400 + Messgerite
& Zubehor
online verflgbar!

Hier entdecken:

shop.hioki.eu/de (7)




